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Renowacja pustek pod plytkami i jastrychami 9

Soprodur® - srodek iniekcyjny do wypelniania pustek
pod plytkami ceramicznymi

Czesto oktadziny ceramiczne, kamienne lub jastrychy odspa-
jaja sie od podtoza.

Wymaga to podjecia pracochtonnych srodkéw naprawczych,
ktére przewaznie prowadza do kompletnej renowacji. Jest
ona kosztowna i zazwyczaj 0znacza wytaczenie pomieszczen
z uzytkowania.

Alternatywe dla tego kosztownego i czasochtonnego roz-
wigzania stanowi czesciowa renowacja posiadanej okfadziny
podtogowe;j.

Uszkodzenia zostang wtedy naprawione bez usuwania czy
niszczenia oktadziny.

Oznacza to ogromng redukcje kosztow, a istniejgca oktadzina  Pustki pod oktadzing ceramiczna.
pozostanie optycznie nienaruszona.

Warunkiem jest, aby zastosowana zawiesina samoistnie,
wzglednie pod cisnieniem mogfa sie rozprzestrzeni¢ pod
oktadzing, docierajgc do wypetnianej pustki. Jest to mozliwe
do ustalenia i ocenienia, dzieki wczesniej przeprowadzonej a S a-Aef

AR Porownanie wielkosci ziaren
probie iniekdji.

Usuwanie uszkodzen (pustek pod ptytkami)

»normalne”
Przy uzyciu cementowej zaprawy iniekcyjnej, ktéra Zlarna A
jest wytwarzana z mikrocementéw, wypehiane sa ;eae;m“

drobne pekniecia w klejowej zaprawie cienkowarstwo-
wej, pory w zaprawie grubowarstwowej i puste prze-

. . ziarna cementu
strzenie w jastrychu.

drobnoziarnistego
0,0095 mm
0 Zalety technologii Soprodure®:
@ nie jest potrzebna catkowita renowacja
@ brak materiatu rozbiérkowego
® brak przestojow
@® powierzchnie nadajg sie do uzytku juz na nastepny dzien
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Porowaty jastrych cementowy z otwartymi porami. Spdjna struktura po zastosowaniu zaprawy iniekcyjnej do usuwania

pustek pod ptytkami Sopro Soprodur®.
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Soprodur® - srodek iniekcyjny do wypehiania pustek
pod plytkami ceramicznymi

1. Technika zalewania

Technika zalewania jest najprostszym sposobem pozbycia
sie ubytkow. Wymieszany materiat wlewa sie przez otwarte
fugi do uprzednio nawilzonych pustek. Materiat wlewa sie tak
dtugo, az pustki sie catkowicie zapetnia. Nadmiar substancji
usuwa sie wilgotng gabka. Zastygty substancje usuwa sie z
fug, ktére nastepnie wypetnia sie zaprawa fugowa.

Wypetnianie przez otwarta fuge.

2, Technika wtryskiwania

Przy pomocy strzykawki recznej substancja iniekcyjna moze
zosta¢ wstrzyknieta szybko i doktadnie przez otwarte fugi
lub specjalnie nawiercone otwory. Przy uzyciu odpowiednich
strzykawek, pustki moga by¢ wypetniane pod cisnieniem do
2 barow.

Wpompowywanie $rodka iniekcyjnego za pomoca strzykawki
recznej, w przypadku matych powierzchni.

ptytka ceramiczna

zaprawa do
uktadania /
jastrych

beton

ptytka ceramiczna

zaprawa do
uktadania /
jastrych

beton
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Soprodur® - srodek iniekcyjny do wypelniania pustek
pod plytkami ceramicznymi

3. Technika iniekgji

Jezeli uprzednio omawiane techniki okazg sie nie wystarcza-
jace, nalezy zastosowac technike iniekgji.

Substancja iniekcyjna jest wowczas wstrzykiwana pod
cisnieniem do 15 barow.

plytka

ceramiczna

Aby substancjainiekcyjna nie wylewata sie winnych miejscach,
nalezy wkreci¢ sitowo tzw. gniazda.

Liczba otworéw do wywiercenia i gniazd do zastosowania
jest zalezna od rodzaju konstrukcji i wielkosci ubytkow (ok.
1-5 otwordw/m2).

zaprawa do
uktadania /
jastrych
Wstrzykiwanie za pomoca techniki iniekcyjnej (15 baréw). beton
Wybor wlasciwego gniazda W przypadku pustek pod ptytkamii ptytami zalecamy zastosowac gniazda do ptytek oktadzino-

wych, przez ktére $rodek iniekcyjny wydostaje sie specjalnymi otworkami po bokach gniazda.

Dowypetniania pustek pod ptytkami, powstatymiprzy zastosowaniu zapraw grubowarstwowych

Gniazda do plytek oktadzinowych lub do wypetniania pustek pod jastrychami, nalezy zastosowac gniazda do zapraw ze szczeling
iniekcyjna u dotu gniazda.

iniekel Do gniazd podtacza sie pompke iniekcyjna, ktéra pod cisnieniem do 15 baréw wstrzykuje sub-
fhiekaja l pleréciet standje iniekcyjna do miejsc wystepowania pustek.

pezczeinialacy Przed iniekcjg lub wstrzykiwaniem — pustki nalezy zwilzy¢ wodg za pomocg tej samej pompki.
Po wypetnieniu pustych przestrzeni, ptytki nalezy obciazy¢ (paczka z ptytkami, workiem zapra-
wy), usunac gniazda i wyczysci¢ woda.

plytka ceramiczna

zaprawa do
ukladania plytek

wkiadka

jastrych
podioze betonowe

Gniazda do zapraw perci
iniekeja l uszczelniajacy

plytka ceramiczna

warstwa kontaktowa

wkiadka
uszczelniajaca

zaprawa
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Renowacja pustek pod plytkami i jastrychami

Soprodur® - srodek iniekcyjny do wypehiania pustek
pod plytkami ceramicznymi

Wskazowki:

@ Pustki nalezy wczesniej zlokalizowac
(np. opukujac ptytki) i odpowiednio
oznaczyc.

® W przypadku jastrychdéw na war-
stwach rozdzielajgcych nalezy zwro-
ci¢ uwage, by substancja nie dostata
sie w obszary izolacji, dylatacji brze-
gowych lub innych wolnych prze-
strzeni np. przez przeciekajace lub
nieprofesjonalnie wykonane uszczel-
nienia albo dylatacje brzegowe.
Oznaka tego moze by¢ zbyt duze
Zuzycie materiatu.

@® Przy ogrzewaniu podtogowym nale-
7y zwrdci¢ uwage, aby nie uszkodzi¢
przewodow grzewczych podczas
nawiercania otworéw na gniazda.

® Srodek iniekcyjny Soprodur® nie
jest przeznaczony do podtozy wraz-
liwych na wilgo¢ (np. do podfozy
drewnianych).

Modernizacja powierzchni
pionowych*

Pustki powietrzne pod ptytkami na scianie moga
by¢ réowniez wypetniane i trwale naprawiane.

Sopro Soprodur® - narzedzia:

Sopro Soprodur®

Zestaw do mieszania. Srodek iniekcyjny

-rﬂfﬁ‘
—e

Strzykawka reczna.

|
| I | I
|
Gniazda do ptytek oktadzinowych
618 mm.

Pompka iniekcyjna, zestaw koricowek
wiryskowych.

Gniazda do zapraw 6 i 8 mm.

* Jezeli renowacji podlegaja pustki pod plytkami na powierzchni $ciany, nalezy je réwniez zlokalizowac i w razie potrzeby zabezpieczy¢ podparciem przed
ewentualnym odpadnieciem podczas procesu wttaczania.
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